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式中
,
乃: 、

各: 一一为管壁厚和水垢

厚度 (米 ) ,

叭
、

入,一一为管壁和水垢的 导 热 系数 (大

卡 /米
.

时
, ℃ )

。

如取水垢厚度为 1毫米
,

水垢导热系数为入: =

1
.

5大卡 /米
.

时
.

℃则单位面积传热量为

Q
= l x ( 18 1 一 17 5 )
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与此同时
,

由于热阻增大
,

壁温将会升高到

: 。 ; 二

备
(

舒
·
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+ 175 = 2 20℃

即 2 2 0℃ 一 18 1℃ 二 3 9℃ ,

升高 39℃
。

从以上分析可知
:

锅炉结水垢 (积灰情 况 相

同 ) 与不结垢相比
,

传热量将下降 7
.

5倍
。

如 果要

保持相同的传热量
,

则必须增加燃料量
,

这样不但

浪费嫩料
,

(据有关资料介绍
,

水垢厚度为 1
.

5 毫

米时
,

燃料量增加 6 %
, 5 毫米时增加 15 %

, 8 毫

米时增加34 % ) 同时
,

造成金属壁过热
,

还会引起

水循环的破坏
,

锅筒管群等腐蚀
,

缩短锅炉寿命等

一系列恶果
。

一 8 %
,

如果熬汽温度为 300 ℃的管道有 1平 方来

未保温
,

年浪费煤约 7吨
。

此外
,

保温费用又要占

管网总费用的 25一 40 %
。

所以
,

选择好保温材料和

保温层厚度是很重要的
。

1
.

保温材料选择要求

( 1 ) 导热系数入< O
。

12 大卡 /米
·

时
·

℃ ,

( 2 ) 耐热温度要合适 ,

( 3 ) 容重轻
,

一般为60 0千克 /米 3 ,

( 4 ) 吸水性低
,

化学稳定性好
,
不 腐蚀 金

属 ,

( 5 ) 耐振动
,

使用寿命长
,

施工方便
。

我厂采用导热 系数为 0
.

03 一 0
.

05 大卡 / 米
·

时
`

℃的岩棉和矿渣棉
,

保温层厚度为 50毫米
、

外径 10 8

毫米的保温管道
,

保温效果良好
。

在夏季实测中
,

管内蒸汽温度为2 0 0℃时
,

保温层外表面温度只 有

36 ℃ ,

并且施工方便
。

2
。

保温材料厚度的确定

在选择保温层厚度时
,

应采用经济厚度为宜
,

即在国家规定的补偿年限中
,

总费用为最小的保温

厚度
。

管道保温后一般保温层外界的温 度为 25 ℃

时
,

保温材料外表面温度不得超过 5 0℃
。

保温层厚度计算推荐公式
:
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加强 , 道保沮
,

价低 , 道的徽热扭失

管道保温 (包括管道附件 )
,

往往不会引起人

们的十分注意
,

要知道管道热损失要占总热量的 5

式中
:

6一保温层厚度 (毫米 )

d一未保温管外径 (毫米 )

入一导热系数 (大卡 /米
·

时
.

℃ )

t一裸管外表面温度 ( ℃ )

q一允许散热量 (大卡 /米
·

时 )
,

一般 允 许

散热量取值范围在 1 0 0 一 5 0。大卡 /米
·

时
。

印尼胶合板出口纽将会猛增

1 9 8 8年
,

印尼预计其胶合板出 口创汇将比 1 9 8 7年增加25 %
,

从 20 亿美元到 25 亿美元
。

世界上最大的阔叶树材胶合板出口国印尼的胶合板出 口量已从 1 98 1年的 7 7
.

4万 m 3
提高到

1 9 8 7年的 6 30 万 m
3。

其主要市场是 日本
、

中国
、

美国
、

中东
、

新加坡
、

台湾和西欧
,

并 欲在

非洲和澳大利亚打开市场
。

据印尼木质人造板协会主席说
,

出口量增加的原因是印尼的胶合

板价格低
、

质量好
。

在日本
,

有 85 %的胶合板市场被印尼 占领
,

而 以前
,

日本市场
_

L的胶合

板多来自南朝鲜
、

台湾
。

这位主席还说
: “

印尼还应发展胶合板应用工业
,

如家具
。

随着胶合板加工应用方面 的

发展
,

我相信世界胶合板市场将会逐渐被印尼所撞制
” 。
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